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摘要(译)

本发明提供一种OLED显示模组封装结构，通过玻璃料无机层和可UV光
固化有机层双层结构以在有效地防止空气中的水、氧等成分渗透进入的
同时，使得密封处有较好的柔韧性，提高了OLED显示模组的成品率和使
用寿命。
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